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Proses Electroless Plating partikel A1203 dengan larutan elektrolit (HNO3+Al+Mg) dapat meningkatkan
wettability dari AI203 dengan membentuk fasa spinel (MgAI204). Pada penelitian ini dilakukan varias
penambahan magnesium dengan konsentrasi 0.002 mol, 0.004 mol, 0.006 mol, 0,008 mol, dan 0.012 mol
dengan konsentrasi aluminum tetap 0.018 mol.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan magnesium dengan konsentrasi 0,004 mol pada larutan
electroless plating menghasilkan lapisan spinel tipis pada permukaan partikel A1203 secara merata. A1203
hasi| proses electroless plating dijadikan bahan penguat untuk membuat Aluminum Matrix Composite
(AMC) dengan volum fraks 22,5%.

<hr><i>Electroless plating process of Al203 particles with electrolyte solution (HNO3+Al+Mg) could
improve the wettability of the Al203 to form the spinel (MgAI204) phase. In this research, the addition of
magnesium to the variation of concentration was 0.002 mol, 0.004 mol, 0.006 mol, 0.008 mol, and 0.012
mol with afixed concentration of 0.018 mol of auminum.

It was shown that the addition of 0.004 mol of magnesium concentration in the electroless plating solution
produce a thin layer of spinel on the surface of AI203 particles evenly. The Al203 plated, used as a
reinforcement material for Aluminum Matrix Composite (AMC) with the volume fraction of 22.5%.</i>
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